
 

高端装备制造业技术对接会(厦门)专场 
 

一、主题： 

高端装备、先进制造、微纳制造、精密制造 

 

二、内容： 

在厦门大学与福建省九市一区校地战略合作的大背景下，为推动厦门大学科技成果、人才

和团队向省内企业转移转化，助推我省高端机电装备产业优化升级，厦门大学机电工程系所承

担的福建省精密制造业技术开发基地、福建省机电装备行业服务型制造创新中心和厦门市创新

方法工程技术研究中心，将在福建省经信委、厦门市经信局以及厦门市科技局的指导下，举办

厦门大学高端装备制造业技术对接会(厦门)专场，本会议重点对厦门大学机电工程系五个技术

领域的研究成果进行推介，促进多个技术项目的对接。 

当今世界，大国之间的竞争日益激烈，国家制造业的装备水平和实力是一个决定性因素。

传统制造强国的代表-德国正引领下一波的制造业和服务业创新：即基于信息物理系统(CPS，

Cyber Physical Systems)的第四代工业革命（工业 4.0）。在美国，产业互联网、预测分析和 CPS

的技术变革正加快推进新的产业转型。我国目前已经推出了《中国制造 2025》战略规划，要在

全球经济当中保持竞争力，实现制造业的弯道超车和颠覆性创新，企业需要重新定位，明确发

展方向，研发和应用各种新兴技术并将其集成到工业生产和商业活动之中。 

同时，会议邀请专家们与来自产业与科技主管部门、企业和科研院所等单位的代表们，就

如何推动我省制造业升级改造，智能制造相关技术的研发、相关政策的制定和产学合作等议题

展开深入的交流和研讨。 

 

三、会议信息 

时    间：2017 年 4 月 23 日 

地    点：厦门大学科学艺术中心一楼多功能报告厅，中国 厦门 

主办单位：福建省精密制造业技术开发基地、福建省机电装备行业服务型制造创新中心、厦门

市创新方法工程技术研究中心 

指导单位：福建省经济与信息化委员会、厦门市经济与信息化局、厦门市科技局 



 

会务组联系人：  周  锐: 18959207790, rzhou2@xmu.edu.cn（报到注册） 

                卜祥建: 18650006590, bu.xiangjian@163.com（会场安排） 

                周  伟: 13430367645, weizhou@xmu.edu.cn（信息咨询） 

                侯  亮: 18959287277, hliang@xmu.edu.cn（总协调） 

 

特别说明： 

1）本次研讨会免注册费、食宿自理，但由于会场座位有限，参会报名请发邮件至：rzhou2@xmu. 

edu.cn 提交注册回执。 

2）由于厦门大学限制游客，请参加会的各位嘉宾执行打印携带本会议通知。 

 

附：厦门大学会场分布图 

 

厦门大学会场三维示意图 

 

 

 

大南校门 

科学艺术中心

群贤校门（西校门） 

克立楼 

勤业餐厅



 

会 议 议 程 

4 月 23 日 

论坛开幕式 

8:00-8:45 报到，注册（厦门大学科学艺术中心一楼多功能报告厅） 

9:00-9:15 领导致词 
洪永强 

教授 
9:15-9:30 合影（厦门大学科学艺术中心） 

技术领域推介会 

9:30-9:40 孙道恒 教授：微纳制造技术研究成果简介 

孙道恒 

教授 
9:40-9:50 侯  亮 教授：机电产品创新设计与振动噪声技术成果介绍 

9:50-10:00 席文明 教授：机器人加工技术与装备及其应用 

10:00-10:15 茶歇 

10:15-10:25 彭云峰 教授：精密制造技术研究成果简介 

孙道恒 

教授 
10:25-10:35 姚  斌 教授：数字化与智能制造技术研究成果简介 

10:35-10:45 问答互动环节 

项目对接会 

10:45-12:00 项目展台对接 

 

  

 

 

 
 

 



 

会议回执 

高端装备制造业技术对接会(厦门)专场 

姓名  单位  职务  

固定电话  手机  邮箱  

预计到厦时间  

请将该回执发送至：rzhou2@xmu. edu.cn (周锐老师)。座位有限，先到先得。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


